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摘要(译)

本发明提供一种超声波探测头，其具有发送、接收超声波用的压电振子
(1)和向该压电振子通电用的导电基板FPC(6)，上述FPC(6)与上述压电振
子(1)的侧面相对配置，在由上述压电振子(1)和上述FPC(6)构成的角部
(10)处，配置有电连接压电振子(1)和FPC(6)电连接的焊锡材料(9)。
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